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█ 报告简介
产业现状

半导体材料作为21世纪信息社会微电子和光电子技术发展的基础材料，应用领域广泛，主要集中在集成电路、，太阳能电池、高端功率器件、储存器、微处理器、芯片、模拟电路、分立器件，电子电力器件、探测器、LED、LD光电领域、电子电力器件、半导体照明、太阳能电池等领域。在工信部《新材料产业“十二五”发展规划》中，重点发展的半导体材料有15种，细分为硅材料、新型半导体材料、薄膜光伏材料。硅材料是半导体工业最重要的主体功能材料，是第一大功能电子材料，至今全球硅材料的使用仍占半导体材料总量的95%以上，而且国际集成电路及各类半导体器件的95%以上也是用硅制造的。在中国半导体行业79家上市公司中，半导体硅总市值245.62亿元,占整个半导体行业上司公司总市值的48.3%；半导体薄膜总市值137.79亿元，占比27.1%；半导体光伏总市值124.97亿元，占比24.6%。

市场规模

2013全球半导体材料销售额为435亿美元，与2012年相比，虽然2013年全球半导体材料市场规模减少3%，但销售额增长了5%，2012年，晶圆制造材料和封装材料销售额分别为234.4亿美元和213.6亿美元。而2013年，晶圆制造材料销售额为227.6亿美元，封装材料为207亿美元。在硅、先进基板和键合线方面销售额连续两年的大量减少，导致了整个半导体材料市场规模减小。据预测，2012年～2014年，我国集成电路市场规模的年均增速超过9%，2014年将达到10,617亿元；我国集成电路产业销售额的年均增速超过15%，2014年达到2,426.3亿元。中国内地的半导体消费市场和产业增长速度是全球的10倍多，中国半导体消费市场14.6%的增长率使其在全球市场的份额达到了创纪录的47%。如今，半导体技术已经从微米进步到纳米尺度，微电子已经被纳米电子所取代，半导体行业未来的趋势是，组件会变得更小，IC的整合度更大，功能更强，价格也更便宜。

需求分析

在新光源革命带来的巨大市场需求的推动下，近年LED器件在我国得到高速发展，它也带动了我国化合物半导体、蓝宝石等材料发展，开始大量迈入到半导体器件应用领域。我国半导体前工程加工辅助材料也有着不同程度的变化发展，包括靶材、光刻胶、超净高纯化学试剂、特气、IC光掩膜及其合成石英玻璃基板、碳化硅磨料、半导体级石英坩埚、电子级碳-石墨材料等。其国产化配套率在近几年加快了发展步伐。其中，超净高纯化学试剂、半导体工程用等静压高纯石墨在生产规模上也发生了跨越；我国有机树脂IC封装基板及其材料在近几年出现了“零的突破”，已开始转化为工业化规模的生产与应用。

面临挑战

尽管我国半导体材料行业有了大飞跃，但在技术水平上，与国外仍存在很大差距。半导体材料是我国半导体产业的重要支撑，也是半导体制造的技术源头。当前，仍面临着国外公司高端半导体材料的原材料封锁和限制，生产高端集成电路的材料仍依靠进口，国内生产的材料多为中低档产品。对于我国半导体材料行业来讲，走出去、争内需两方面都肩负重任。
本报告由三胜咨询的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个半导体材料行业的市场走向和发展趋势。

本报告专业！权威！报告根据半导体材料行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国半导体材料行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国半导体材料行业将面临的机遇与挑战，对半导体材料行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是半导体材料企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值！
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二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第六节 东北地区半导体材料行业分析

一、行业发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第七节 西部地区半导体材料行业分析

一、行业发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第十三章 中国半导体材料主要生产商经营分析

第一节 有研半导体材料股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业产销分析

四、企业盈利能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业营销渠道分析

七、企业产品结构分析

八、企业最新发展动向分析

第二节 天津中环半导体股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业产销分析

四、企业盈利能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业营销渠道分析

七、企业产品结构分析

八、企业最新发展动向分析

第三节 宁波康强电子股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业产销分析

四、企业盈利能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业营销渠道分析

七、企业产品结构分析

八、企业最新发展动向分析

第四节 上海矽新电子科技有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业产销分析

四、企业盈利能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业营销渠道分析

七、企业产品结构分析

八、企业最新发展动向分析

第五节 上沈阳汉科半导体材料有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业产销分析

四、企业盈利能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业营销渠道分析

七、企业产品结构分析

八、企业最新发展动向分析

第六节 无锡纳克斯半导体材料有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业产销分析

四、企业盈利能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业营销渠道分析

七、企业产品结构分析

八、企业最新发展动向分析

第七节 上海新阳半导体材料股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业产销分析

四、企业盈利能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业营销渠道分析

七、企业产品结构分析

八、企业最新发展动向分析

第八节 广东先导半导体材料有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业产销分析

四、企业盈利能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业营销渠道分析

七、企业产品结构分析

八、企业最新发展动向分析

第九节 东莞钛升半导体材料有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业产销分析

四、企业盈利能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业营销渠道分析

七、企业产品结构分析

八、企业最新发展动向分析

第十节 深圳市爱彼斯通半导体材料有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业产销分析

四、企业盈利能力分析

五、企业发展能力分析

六、企业营销渠道分析

七、企业产品结构分析

八、企业最新发展动向分析

第五部分 发展前景展望

第十四章 2015-2020年中国半导体材料行业发展趋势分析

第一节 2015-2020年中国半导体材料行业市场趋势

一、2015-2020年国产设备市场分析

二、市场低迷创新机遇分析

三、半导体材料产业整合

第二节 2015-2020年中国半导体行业市场发展预测分析

一、全球光通信市场发展预测分析

二、化合物半导体衬底市场发展预测分析

第三节 2015-2020年中国半导体产业预测分析

一、半导体电子设备产业发展预测分析

二、GPS芯片产量预测分析

三、高性能半导体模拟器件的发展预测

第十五章 2015-2020年半导体材料行业投资机会与风险防范

第一节 中国半导体材料行业投资特性分析

一、半导体材料行业进入壁垒分析

二、半导体材料行业盈利模式分析

三、半导体材料行业盈利因素分析

第一节 中国半导体材料行业投资情况分析 

一、半导体材料行业总体投资及结构

二、半导体材料行业投资规模情况

三、半导体材料行业投资项目分析 

第三节 中国半导体材料行业投资风险

一、半导体材料行业政策风险

二、半导体材料行业供求风险

三、半导体材料行业宏观经济波动风险

四、半导体材料行业关联产业风险

五、半导体材料行业产品结构风险

六、半导体材料行业技术风险

第四节 半导体材料行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、半导体材料行业投资机遇

第六部分 发展战略研究

第十六章 半导体材料行业发展战略研究

第一节 半导体材料行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对中国半导体材料品牌的战略思考

一、半导体材料品牌的重要性

二、半导体材料实施品牌战略的意义

三、半导体材料企业品牌的现状分析

四、中国半导体材料企业的品牌战略

五、半导体材料品牌战略管理的策略

第三节 半导体材料行业经营策略分析

一、半导体材料市场细分策略

二、半导体材料市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、半导体材料新产品差异化战略

第四节 半导体材料行业投资战略研究

一、2015年半导体材料行业投资战略

二、2015-2020年半导体材料行业投资战略

三、2015-2020年细分行业投资战略
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